
Bienvenue sur O-MORT
O-Lead Leading s'efforce d'être votre partenaire de solution unique dans la chaîne d'approvisionnement
EMS, y compris la conception PCB, la fabrication de circuits imprimé et l'assemblage PCB (PCBA) .Nous
fournissons une partie de la technologie PCB la plus avancée, notamment des PCB HDI, des PCB
multicouches, des PCBs flexibles rigides Nous pouvons supporter du prototype de virage rapide à la
production moyenne et de masse.

En général, nos clients mondiaux sont très impressionnés par nos services: une réponse rapide, des prix
compétitifs et un engagement de la qualité.LI PRODUIRE Un service technique plus précieux et une
solution globale est la voie à suivre.

En ce qui concerne l'avenir, O-leader se concentrera sur l'innovation et le développement de la technologie
de fabrication de l'électronique comme toujours et rendent les efforts persistants sur le service unique de
PCB & PCBA afin de fournir des services de première classe et de créer plus de valeur pour nos clients.

Veuillez cliquer sur celles-ci pour plus d'informations:Fabricant de la PCB

Lieu d'origine Guang Dong, Chine
(continentale) Marque O-leader

Matériel de base
FR-4 ,, Aluminium,
Rogers, Cuivre lourd,
etc.

Épaisseur de cuivre 0.5oz-5oz

Min. Taille du trou 0.2mm Min. Largeur de ligne0.2mm

Finition de surface
Immersion Gold / Tin /
Argent, OSPR, HASL
sans plomb

Épaisseur du tableau 0,1-5mm

applicable à
LED, téléphone
portable, climatiseurs,
machines à laver

personnage Contrôle industriel PCB

certificats ISO9001, UL, ROHS,
SGS Q / CTN exigence du client

Lester 0.01kg -5kg Moq 10pcs

Couleur bleu, rouge, vert,
black.yellow Min. Interligne 0.2mm

Numéro de modèle Fabricant de PCBA de
l'Assemblée PCB le prix 0,1 $ à 10 $

Type desigh exigence du client Taille 0,01m3-10m3

http://www.o-leading.com/products/Thick-copper-pcb-wholesales-china-Bare-printed-circuit-board-company.html
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Emballage et livraison



Capacité du processus
Capacités de production de PCB
Compte de couche: 1Layer-32Layer
Épaisseur de cuivre finie: 1 / 3oz-12oz
Largeur de ligne min / espacement interne: 3.0mil / 3.0mil
Largeur de ligne min / espacement externe: 4.0mil / 4.0mil
Ratio de format max: 10: 1
Épaisseur du tableau: 0.2mm-5,0mm
Max panneau taille (pouces): 635 * 1500mm
Taille du trou foré minimum: 4mil
Tolérance du trou porté: +/- 3mil
Biind / Vias enterré (types AII): oui
Via remplissage (conducteur, non conducteur): oui
Matériau de base: FR-4, FR-4HIGHT TG.HALOGEN MATERIAU GRATUIT, ROGERS, BASE
D'ALUMINIUM,Polyimide,
Cuivre lourd
Finitions superficielles: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, LMMERSION Silver,Tin de lmmersion, doigts d'or, encre
de carbone



Capacités de production SMT
Matériel PCB: FR-4, CEM-1, CEM-3, tableau à base d'aluminium
Max PCB Taille: 510x460mm
Min PCB Taille: 50x50mm
Épaisseur PCB: 0.5mm-4,5mm
Épaisseur du tableau: 0.5-4mm
Min Composants Taille: 0201
Composant de taille standard de la puce: 0603 et plus grand
Composant Max Hauteur: 15mm
Min Pache de plomb: 0.3mm
MIN BGA BALL PITCH: 0.4mm
Précision de placement: +/- 0.03mm


